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道康宁展示创新的硅基保温隔热解决方案

 有机硅、硅基技术和创新领域的全球领导者道康宁公司，今天在北京召开的“第七届国际绿色建筑与建筑节能大会
”上，展示了创新的建筑墙面保温隔热解决方案。

 道康宁高效的中空保温隔热板(VIP)系统与传统隔热材料相比，能将热传导率降低五到十倍，提升商用建筑和民用
住宅的能效、耐久性和可持续性。

 当今世界，全球气候变化日趋两极化，全世界都面临着建造低碳、环保与绿色城市的艰巨挑战。由于建筑物的运营
能耗占所有能源消耗的很大一部分，这促使多国政府不断强调建造“绿色建筑”的重要性。

 研究表明，更高效的保温隔热措施能够为建筑节约60%的能耗。道康宁建筑工业全球市场总监贺德凯(JeanPaul
Hautekeer)指出，道康宁的隔热产品在实现全球节能方面发挥着至关重要的作用。

 贺德凯表示：“道康宁在建筑行业的专业经验与有机硅技术的完美结合，是创造可靠的建筑隔热系统的关键。这样
的建筑系统能够提供绝佳的保温性与耐用性，有助于降低能耗和建筑物总体成本。”

 随着建筑隔热标准的不断提高，如果没有更加有效的保温隔热方案，建筑外墙必然会越来越厚、越来越复杂，建筑
成本也会大大增加。道康宁正在研制的可应用于建筑物的中空保温隔热板(VIP)系统，不仅能够提供最佳的空间/性能
比，更比传统隔热材料的导热性低五到十倍。

 贺德凯补充道：“高性能、可持续性、轻质、防火性、空间、生命周期，这些都是未来隔热技术需要考虑的关键因
素。未来几年里，我们将见证更多的技术变革，这远比我们在过去几十年里目睹的还要多。长期以来，道康宁一直致
力于满足中国客户对于绿色建筑的需求。”

 国际绿色建筑与建筑节能大会始于2005年，之后每年召开一次，由中国住房和城乡建设部主办。会议每年吸引超过
2000名与会者，包括来自中国、英国、美国、法国、加拿大、德国等国家和地区的城市市长、政府代表、绿色建筑理
事会代表、业内专家、制造商、经营者与房产商等社会各界人士。
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